

附件6-1：

流片补助资金申请表

	企业名称
	

	产品型号
	

	项目类别
	MPW□/工程片试流片□/本地首次工程流片□

	电路类型
	□Logic电路 □模拟射频 □Mixed-mode □存储器 □其他

□化合物半导体 □MEMS □功率半导体器件 □特色工艺器件

	工艺制程
	

	产品描述（功能、性能、技术参数）
	

	应用领域及客户

	

	流片厂商
	
	流片金额（万元）
	（2021年度流片投入总费用）    

	申请补助比例
	
	申请补助金额（万元）
	=流片金额*补助比例（填写时可删除）

	企业法人代表（签章）                           申请日期：  年  月  日




备注：申请多个项目的，需分开填写，每个项目填写一张表


